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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
（ ａ ） 複 数 の 電 子 部 品 が 実 装 さ れ た 基 板 で あ っ て 、 前 記 電 子 部 品 と 前 記 基 板 と の 間 に 空 間  
が 設 け ら れ て い る 電 子 部 品 実 装 基 板 を 準 備 す る 工 程 と 、
（ ｂ ） 前 記 電 子 部 品 と 接 す る よ う に 、 前 記 基 板 よ り も 平 面 視 で の サ イ ズ が 小 さ い 熱 硬 化 性  
シ ー ト を 前 記 電 子 部 品 実 装 基 板 に 載 置 す る 工 程 と 、
（ ｃ ） 載 置 さ れ た 前 記 熱 硬 化 性 シ ー ト を 加 熱 成 型 し 、 前 記 電 子 部 品 と 前 記 基 板 と の 間 の 空  
間 に 熱 硬 化 性 シ ー ト の 溶 融 物 を 充 填 し て 硬 化 さ せ る 工 程 と 、
を 含 み 、
　 前 記 複 数 の 電 子 部 品 を 全 て 囲 う と と も に 囲 ま れ た 面 積 が 最 小 に な る 枠 線 上 の 任 意 の 点 Ｐ  
と 、 前 記 基 板 の 中 心 と の 距 離 を Ｌ ｐ と す る と き 、
　 前 記 点 Ｐ と 前 記 基 板 の 中 心 と を 通 る 直 線 と 前 記 熱 硬 化 性 シ ー ト の 外 縁 と が 交 わ る 点 Ｑ と  
、 前 記 基 板 の 中 心 と の 距 離 Ｌ ｑ が ０ ． ９ Ｌ ｐ 以 上 、 １ ． １ Ｌ ｐ 以 下 で あ る 、 電 子 部 品 実 装  
基 板 の 封 止 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 点 Ｑ と 前 記 基 板 の 中 心 と の 距 離 Ｌ ｑ が 、 １ ． ０ ５ Ｌ ｐ 以 下 で あ る 、 請 求 項 １ に 記 載  
の 電 子 部 品 実 装 基 板 の 封 止 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 基 板 の 外 形 と 前 記 熱 硬 化 性 シ ー ト の 外 形 と が 相 似 で あ る 、 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載  
の 電 子 部 品 実 装 基 板 の 封 止 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 電 子 部 品 の 高 さ が 、 ５ μ ｍ ～ ８ ０ ０ μ ｍ で あ り 、
　 前 記 電 子 部 品 間 の 距 離 が 、 ５ μ ｍ ～ ２ ０ ０ ０ μ ｍ で あ る 、 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か １ 項  
に 記 載 の 電 子 部 品 実 装 基 板 の 封 止 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 電 子 部 品 と 前 記 基 板 と の 間 の 前 記 空 間 の 高 さ が 、 ５ μ ｍ ～ １ ０ ０ μ ｍ で あ る 、 請 求  
項 １ ～ ４ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 電 子 部 品 実 装 基 板 の 封 止 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 熱 硬 化 性 シ ー ト が 、 測 定 温 度 １ ２ ５ ℃ 、 測 定 時 間 ０ ～ １ ０ ０ 秒 に お け る ｔ ａ ｎ δ （  
損 失 正 接 ） の 極 大 値 が ３ 以 上 で あ る 樹 脂 組 成 物 Ａ で 構 成 さ れ た Ａ 層 を 有 す る 、 請 求 項 １ ～  
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５ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 電 子 部 品 実 装 基 板 の 封 止 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 更 に 、 樹 脂 組 成 物 Ｂ で 構 成 さ れ た Ｂ 層 を 有 し 、
　 式 ： ４ ０ ０ ０ ０ ≦ α × Ｅ ’ ≦ ２ ５ ０ ０ ０ ０ ［ Ｐ ａ ／ Ｋ ］
を 満 た し 、
　 α は 、 前 記 樹 脂 組 成 物 Ｂ を １ ７ ５ ℃ で １ 時 間 加 熱 し て 硬 化 さ せ た 硬 化 物 の ８ ０ ℃ に お け  
る 熱 膨 張 係 数 ［ ｐ ｐ ｍ ／ Ｋ ］ で あ り 、
　 Ｅ ’ は 、 前 記 硬 化 物 の ２ ５ ℃ に お け る 貯 蔵 弾 性 率 ［ Ｇ Ｐ ａ ］ で あ る 、 請 求 項 ６ に 記 載 の  
電 子 部 品 実 装 基 板 の 封 止 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 Ａ 層 の 厚 み に 対 す る 前 記 Ｂ 層 の 厚 み の 比 ： Ｂ ／ Ａ が 、 ０ ． １ ～ ８ ０ で あ る 、 請 求 項  
７ に 記 載 の 電 子 部 品 実 装 基 板 の 封 止 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 熱 硬 化 性 シ ー ト は 、 フ ィ ラ ー を 含 有 す る 、 請 求 項 １ ～ ８ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 電  
子 部 品 実 装 基 板 の 封 止 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 フ ィ ラ ー の 最 大 粒 子 径 が ３ ５ μ ｍ 以 下 で あ る 、 請 求 項 １ ～ ９ の い ず れ か １ 項 に 記 載  
の 電 子 部 品 実 装 基 板 の 封 止 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 熱 硬 化 性 シ ー ト に お け る 前 記 フ ィ ラ ー の 含 有 量 は ３ ０ ～ ８ ５ 質 量 ％ で あ る 、 請 求 項  
１ ～ １ ０ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 電 子 部 品 実 装 基 板 の 封 止 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 熱 硬 化 性 シ ー ト の 形 状 が 円 形 で あ る 、 請 求 項 １ ～ １ １ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 電 子  
部 品 実 装 基 板 の 封 止 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 請 求 項 ６ に 記 載 の 電 子 部 品 実 装 基 板 の 封 止 方 法 に 用 い る た め の 熱 硬 化 性 シ ー ト 。
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